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证券代码：002129        证券简称：中环股份        公告编号：2022-023 

  

天津中环半导体股份有限公司 
关于与内蒙古自治区人民政府签署战略合作协议的公告 

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 

特别提示： 

1、本协议的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响。 

2、本协议仅为合作各方意向性约定，其他未尽事宜尚需履行相应决策程序。 

 

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“中环股份”）、TCL科技集团

股份有限公司（以下简称“TCL科技”，与公司合称“公司及相关方”）于 2022 年 4 月 7

日分别与内蒙古自治区人民政府和呼和浩特市人民政府就共同在呼和浩特市投资建设内

蒙古中环产业城项目群达成合作事宜，分别签署了《战略合作框架协议》和《合作协议》

（以下简称“协议”或“本协议”）。 

一、签署协议的基本情况 

1、合作方基本情况 

本次协议签署方分别为本公司、内蒙古自治区人民政府、呼和浩特市人民政府和公司

控股股东 TCL科技集团股份有限公司，除本公司外相关方基本情况如下： 

（1）内蒙古自治区人民政府 

性质：政府机构 

住所：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街 1 号 

关联关系说明：公司与其不存在关联关系 

（2）呼和浩特市人民政府 

性质：政府机构 

住所：呼和浩特市新城区新华大街 1号 

关联关系说明：公司与其不存在关联关系 

（3）TCL科技集团股份有限公司 
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统一社会信用代码：91441300195971850Y 

注册资本：1,403,064.2421万元人民币 

公司住所：广东省惠州仲恺高新区惠风三路 17号 TCL科技大厦 

公司性质：其他股份有限公司（上市） 

法定代表人：李东生 

成立时间：1982年 03 月 11日 

经营范围：研究、开发、生产、销售：半导体、电子产品及通讯设备、新型光电、液

晶显示器件，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），

创业投资业务及创业投资咨询，为创业企业提供创业管理服务，参与发起创业投资机构与

投资管理顾问机构，不动产租赁，提供信息系统服务，提供会务服务，提供电子计算机技

术服务和电子产品技术开发服务，软件产品的开发及销售，专利转让，代理报关服务，提

供顾问服务，支付结算。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 

关联关系说明：TCL科技为本公司控股股东 

2、合作目的及愿景 

鉴于公司在半导体光伏材料、半导体材料领域的技术经验、管理优势，以及公司与内

蒙古自治区及呼和浩特市人民政府自 2009 年以来的良好合作基础，为深入贯彻落实国家

“碳达峰、碳中和”战略部署，以及内蒙古自治区关于加快发展战略性新兴产业的规划部

署，本着友好平等、互惠互利、共同发展原则，各方就投资建设“内蒙古中环产业城项目

群”达成合作，在公司原有产业基地的基础上进一步打造形成内蒙古中环产业城，建成具

备国际竞争力、国内最重要的单晶硅材料制造产业基地，延链、补链、强链，打造中国“硅

谷”。 

3、合作主要内容 

（1）内蒙古中环产业城项目群各单体项目规划及建设内容 

① 高纯多晶硅项目，产能合计约 12万吨； 

② 半导体单晶硅材料及配套项目； 

③ 国家级硅材料研发中心项目。 

以上科研及制造项目计划总投资约 206亿元。（项目建设具体实施进度及投资金额以

公司及相关方内部有权机构审批为准。） 

（2）支持政策 

① 内蒙古自治区政府支持内蒙古中环产业城实现绿色电力应用与绿色产业的双循环
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绿色发展，支持公司及相关方在内蒙古自治区范围内采用市场化并网项目方式建设光伏电

站，以实现产业城生产用电中可再生能源消纳配额比例符合国家双碳目标要求，满足碳足

迹要求。 

② 公司及相关方的投资项目符合内蒙古自治区出台的产业用电支持政策，可按相关

要求执行。 

③内蒙古自治区政府为本协议下项目提供政策支持，并明确呼和浩特市政府作为项目

落地的牵头单位，自治区发改、能源、工信、电力等部门作为项目配合单位。 

（3）其他事项 

本协议各合作项目的开展，公司及相关方履行所需的审议程序后实施。 

二、对公司的影响 

1、本次合作将发挥公司半导体和光伏双产业链协同优势，通过技术能力拓展，在高

纯多晶硅项目等方面开展产业链投资合作，有利于产业链战略协同降本、共享发展，强化

供应链稳定，巩固公司产业竞争力。 

2、通过十余年的努力，公司已在内蒙古自治区呼和浩特市投资建成内蒙古中环产业

园，是全球质量最优、单体规模最大、门类齐全、工艺技术先进、制造方式和生产效率领

先的单晶硅制造基地。本次合作将在公司原有产业基地的基础上进一步建设内蒙古中环产

业城，致力成为具有国际竞争力的硅产业项目群，全球最集中的、规模效益最好的光伏新

能源材料基地，支撑公司高质量发展。 

3、本次合作是以高质量建设国家大型风电、光伏基地，带动光伏新材料、新能源装

备制造等产业链联动发展，推动内蒙古加快形成与新能源装机匹配的光伏材料生产能力，

通过优质资源整合、技术创新及制造模式优势推动绿色高质量发展，为实现“碳达峰”、

“碳中和”目标贡献力量。 

三、风险提示 

1、本次签署协议项下的投资项目实施前尚需履行公司内部审议程序； 

2、本次合作不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，本协议的签署

不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响，对公司未来财务状况和经营业绩的

影响需视具体项目的推进和实施情况而定。合作协议的履行不会影响公司业务独立性； 

3、本协议签署前三个月内公司第一大股东增持 26,441,109股。除上述变动外，公司

控股股东、持股 5%以上股东及董监高持股未发生变化；截至本公告日，公司未收到未来

三个月内控股股东、持股 5%以上股东、董监高所持限售股份解除限售及股份减持意向的
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计划； 

4、本次协议签署后，公司将按照有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有

关规定，及时披露相关事项的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险。 

特此公告 

 

 

 

 

 

天津中环半导体股份有限公司董事会 

                                             2022年 4 月 7日 


